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缺芯潮带来的国产替代机会 
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?全球缺芯潮带来的半导体国产替代机会今年以来，全球各制造领域尤

其是汽车行业遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的

半导体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结

果，持续时间及影响范围超出市场预期，为国产半导体行业的发展带来了

机遇。 

?半导体设备领域：2020 年以来，半导体设备制造商销售回暖趋势明

显，全球几大核心晶圆制造厂商均抛出超越市场预期的资本开支计划。虽

然此后受到新冠疫情全球性扩散的冲击，但从产品销售规模的增长趋势来

看，上游市场对于半导体设备的整体需求并未减弱。此外，国内晶圆制造

产业迎来快速扩张期，将给上游设备市场带来成长机遇。目前国内半导体

设备国产化率普遍较低，全球半导体设备市场依然由美国主导，装备环节

在中美贸易摩擦的环境中极容易成为遏制国内产业链正常运转的关键性一

环。在大基金二期的有力推动以及外部环境催化的共同作用下，半导体设

备领域的重要性将进一步凸显。 

?半导体硅片领域：硅片行业周期与半导体行业周期基本同步，5G 手

机，数据中心以及汽车电子等将成为硅片行业未来需求增长的核心驱动力。

行业整体竞争格局表现为市场集中度高、进口依赖度高。中国大陆半导体

硅片销售规模增长快于全球平均，从供需格局来看，供给缺口目前仍然存

在。2021 年全球新增晶圆产能有望创下历史新高，大陆半导体晶圆产能扩

张趋势延续，大量新建晶圆制造产能将按规划落地，未来国产硅片的替代
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趋势值得关注。 

?半导体封测领域：6 月，中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发

生聚集性感染事件。此后，随着感染人数的增多，相关部门要求该公司的

外籍移工自 7 日起全面停工 14 天，京元电预估 6 月产量减少 30%至 35%。

相对其他产业链环节，大陆半导体行业在封测领域具有较强的市场竞争力。

考虑到台厂停工、东南亚封锁等因素影响当地半导体封测产能，将可能导

致部分订单转向大陆企业，封测端企业尤其是龙头上市公司的后续业绩有

望受益。 

?功率半导体领域：新能源汽车拉动 IGBT 用量，国产缺口亟待填补。

IGBT 是新能源汽车中最为核心的部件之一，应用于电控系统、车载空调控

制系统、充电桩等多个方面，同时具备较高的价值占比。随着新能源汽车

制造等领域的快速增长，国内 IGBT 市场规模已达到全球市场的 45%以上，

而对应的国产产能还存在巨大的缺口。近年来，国内功率器件厂商积极布

局 IGBT 领域，未来拥有较大的国产替代空间。 

?风险提示：1、宏观经济波动风险；2、下游市场需求不及预期风险；

3、中美贸易摩擦风险；4、全球疫情持续扩散风险。 
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